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電子部

チップホルダー 仕様表 1

製品コード FC_PRO_CH4515 FC_PRO_CH FC_FC4515 MR_FRAME_1507

製品名
Fluidic Connect Pro 

with 4515
インサート

Fluidic Connect Pro
インサート無

Fluidic Connect 
4515

チップホルダー
マイクロリアクター

チップ1507用

サイズ(mm) 128 x 85.4 x 20 128 x 85.4  x 20 80  x 55  x 9.5 150  x 75  x 20 

材質 アルミ アルミ ステンレス ステンレス

シーリング構造
ローディング
シーリング

ローディング
シーリング

スライドイン
コネクト

-

最大耐熱温度 80°C 80°C

80°C (テフロン
チューブ),

50°C (フューズドシ
リカ)

-

最大耐圧力 10 bar 10 bar 100 bar 10 bar, (145 psi)

対応チップ
Micronit45x15㎜
サイズ標準チップ用

インサートサイズに
よる※

Micronit45x15㎜
サイズ標準チップ用

マイクロリアクター
チップ

1507専用

対応コネクター
テフロン

コネクションキット
Pro

インサートによる

テフロン
コネクションキット

ステンレススチール
コネクションキット

コネクションキット
1507

※FC_PRO_CH対応チップについて
別売のインサートの選択により下記チップに対応します。
チップ厚 ：1.1～1.8㎜に対応。（アダプター：フルイディックスライドが必要です。）
チップサイズ ：15 x 15(mm)、30 x 30(mm)、15 x 30(mm)、30 x 45(mm)、

15 x 45(mm)、30 x 60(mm)、15 x 60(mm)、30 x 90(mm)、
15 x 90(mm)、25 x 75(mm)
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電子部

チップホルダー 仕様表 2

製品コード 00746 00750 00883

製品名
Fluidic Connect Pro 
リシーラブルチップ用

Fluidic Connect Pro 
Organ-on-a-chip用

Fluidic Connect Pro 
Organ-on-a-chip

4チップ用

サイズ(mm) 128 x 85.4  x 20 128 x 85.4 x 20 128  x 85.4 x 20

材質 アルミ アルミ アルミ

シーリング構造 ローディングシーリング ローディングシーリング ローディングシーリング

最大耐熱温度 80°C 80°C 80°C

最大耐圧力 10 bar 10 bar 10 bar

対応チップ リシーラブルチップ専用 Organ-on-a-chip専用
Organ-on-a-chip専用

4枚まで

対応コネクター
テフロンコネクション

キットPro
テフロンコネクション

キットPro
OOCテフロンキット Pro


